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  台灣光電暨化合物半導體產業協會

會員與非會員加入SIG申請書




加入SIG名稱：　　光通訊與矽光子 SIG　　　　　　　　　　　　　　　　
申請資料
                               申請日期：民國    年    月    日
	申請公司
	
	單位
	

	姓名
	
	職稱
	

	電話
	
	E-mail
	

	屬性：

□TOSIA會員，欲加入為SIG成員
■非TOSIA會員，欲加入為SIG成員

	其他參與人員

	姓名1
	
	職稱
	

	電話
	
	E-mail
	

	姓名2
	
	職稱
	

	電話
	
	E-mail
	


· (我已了解台灣光電暨化合物半導體產業協會-SIG運作辦法

非會員審核欄

	項次
	項目說明
	申請人勾選
	備  註

	1
	中華民國設立之公司或法人團體
	□是   □否
	

	2
	已繳年費NT$30,000
	□是   □否
	


審核結果
	審核
	結果
	備註

	主委   
	□同意     □不同意     □暫緩
	

	副主委 
	□同意     □不同意     □暫緩
	

	副主委 
	□同意     □不同意     □暫緩
	

	日期
	　　　　　　 年 　　　　　月　 　　　　日


主委簽名：　　　　　　　  副主委簽名：　　　　　　　  　　　　　　　　　
